RLO03 - RECHERCHE DE PANNE

Ce sujet comporte 1 page
Pré-requis : DMX — TP mise en service et DMX — TP mesurage sur DisD2
Objectif :
Etre capable de diagnostiquer un dysfonctionnement sur une carte
¢lectronique.
Etre capable d'identifier un composant défecteux.

Matériel : Carte DisD2 modifiée.

1.ETUDE DE LA CONFIGURATION 1

Demander a I'enseignant de configurer la carte en mode 1

A partir de cette carte :

1.1 Mettre en service la carte en mode DMX avec le pupitre de controle et
le tutelo

1.2 Constater par écrit les symptomes de dysfonctionnement

1.3 A partir de ces constatations et a I'aide du schéma structurel proposer
des hypotheéses de panne.

1.4 Pour chaque hypotheése de panne, donner les mesures a effectuer pour
valider ou invalider ces hypothéses. (Protocole de test détaillé)

1.5 Faire valider ces protocoles par I'enseignant

1.6 Mettre en oeuvre ces protocoles et consigner les mesures effectuées.
1.7 Proposer de nouvelles hypothéses si nécessaire.

1.8 Identifier le (ou les) composant défecteux.

1.9 Procéder au remplacement.

1.10 Dresser le devis (piéce et main d'oeuvre) de la réparation

2.ETUDE DE LA CONFIGURATION 2

Faire configurer la carte par I'enseignant.
Méme questions que précédemment

3.ETUDE DE LA CONFIGURATION 3

Faire configurer la carte par l'enseignant.
Méme questions que précédemment
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